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(54) Title: CLIP, DEVICE FOR AND METHOD FOR POSITIONING ELECTRONIC COMPONENTS
(54) Titre : PINCE, DISPOSITIF ET METHODE POUR LE POSITIONNEMENT DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES

(57) Abstract: The invention relates
to a clip for positioning electronic
components, said clip comprising a
holder (2) and a mobile element (1)
provided with an actuating part (10)
and at least three jaws (11, 12, 13,
14) enabling an electronic component
(8) to be mechanically contacted (8)
in at least three bearing points and
according to at least two non-parallel
directions in order to position said
component in relation to the holder
(2) in a positioning plane. Said clip is
actuated by a linear movement of the
actuating part (10) in relation to the
holder (2), according to an actuating
axis which is parallel to the positioning
plane. The invention also relates to
a device for positioning electronic
components, said device comprising
one such clip (1, 2) and an actuator
(30) for automatically actuating the
clip (1, 2), and to a corresponding
method for positioning electronic
components.  The inventive clip is
thus very compact as all of the mobile
parts thereof move in a single plane,
and the linear actuation thereof can be
automatically carried out by relatively
simple actuating mechanisms. Furthermore, as the components are deposited and removed at the same place on the clip, the
inventive clip is especially suitable for integrating into an automatic treatment line.
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(57) Abrégé : Pince pour le positionnement de composants électroniques, comprenant un support (2) et un élément mobile (1)
comprenant une partie d'actionnement (10), I'élément mobile (1) comprenant au moins trois machoires(11, 12, 13, 14) permettant
de contacter mécaniquement un composant électronique (8) en au moins trois points d'appui et selon au moins deux directions non
paralleles entre elles pour le positionner par rapport au support (2) dans un plan de positionnement, la pince étant actionnée par un
mouvement linéaire de la partie d'actionnement (10) par rapport au support (2) selon un axe d'actionnement parallele au plan de
positionnement, dispositif pour le positionnement de composant électroniques comprenant une telle pince (1, 2) et un actuateur (30)
pour l'actionnement automatique de la pince (1, 2) et méthode correspondante pour le positionnement de composants électroniques
La pince de l'invention est ainsi trés compacte car toutes ses parties mobiles se déplacent dans un seul plan et son actionnement
linéaire peut étre effectué automatiquement par des mécanismes d'actionnement relativement simples De plus, les composants étant
déposés et prélevés au méme endroit sur la pince, cette derniére est particulicrement adaptée a une intégration sur une ligne de
traitement automatique.



